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Abstract (en)
Hot rolled microalloyed steel strip production, uses inter-stand cooling to allow final rolling passes at a temperature below the recrystallization
temperature. Production of hot rolled strip (W) of unalloyed or low alloy steel containing micro-alloying elements, from optionally reheated
continuously cast slabs, plates or strip, comprises: (a) feeding strip into the first stand (F1) of a tandem finishing line (FS) at ≥ 30 degrees C above
the recrystallization end temperature (TR); (b) continuously rolling the strip in one or more passes in the austenite recrystallization region; (c)
cooling the strip between adjacent stands (F1-F7) by cooling devices (K2-K7) to ≥ 20 degrees C below the recrystallization end temperature (TR)
at a cooling rate of ≥ 10 degrees C/sec.; and (d) rolling the strip at below the recrystallization end temperature (TR) in several passes with a total
deformation ( epsilon h) of ≥ 30%. An Independent claim is also included for a hot strip line for carrying out the above process.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen eines Warmbandes (W), das basierend auf einem unlegierten oder
niedrig legierten Stahl mit Zusätzen von Mikrolegierungselementen aus Strangguß in Form von wiedererwärmten oder direkt aus der Gießhitze
eingesetzten Brammen, Dünnbrammen oder gegossenem Band erzeugt wird, wobei das Warmband (W) eine aus mehreren Walzgerüsten (F1 -
F7) gebildete Fertigstaffel (FS) durchläuft. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst die folgenden Schritte: Einleiten des Warmbandes (W) in das
erste Walzgerüst (F1) der Fertigstaffel (FS) mit einer Temperatur (T1), welche um mindestens 30 °C über der Rekristallisationsstop-Temperatur
(TREK-STOP) liegt, kontinuierlich erfolgendes Walzen des Warmbandes (W) in einem oder mehreren Stichen im Rekristallisationsbereich des
Austenits; Abkühlen des Warmbandes (W) zwischen zwei Walzgerüsten (F1,F2;F2,F3;F3,F4;F4,F5;F5,F6;F6,F7) mittels einer Kühleinrichtung
(K2 - K7) auf eine Temperatur (T2), welche mindestens 20 °C unterhalb der Rekristallisationsstop-Temperatur (TREK-STOP) liegt, mit einer
Abkühlgeschwindigkeit, welche mindestens 10 °C/s beträgt; Walzen des unterhalb der Rekristallisationsstop-Temperatur (TREK-STOP)
abgekühlten Warmbandes (W) in mehreren Stichen bei einem Gesamtumformgrad (εh) von mindestens 30 % im Temperaturbereich unterhalb der
Rekristallisationsstop-Temperatur (TREK-STOP). <IMAGE>
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